
令和 7 年 1 月 29 日 

FIoT コンソーシアム 応力発光技術分科会 

会長 寺崎 正  

主査 藤尾 侑輝  

 

令和６年度 第 2回 応力発光技術分科会のご案内 

 

拝啓 

時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は、当コンソーシアムの分科会活動に格別のご協力

を賜り、厚く御礼申し上げます。 

第１回応力発光技術分科会においては、主に構造材料の接着、表面、界面をキーワードに関して話題と

熱い議論を頂き、応力発光技術の現状と課題について考える機会とさせていただきました。第２回では、

半導体分野に関する接着、表面、界面をキーワードとして話題提供をいただき、議論させていただきたい

と思います。また、第１回で告知しました応力発光塗料コンペティションについても議論する機会とし

て、下記要領にて分科会を開催いたします。ご出席宜しくお願い致します。 

敬具 

記 

日時： 2025年 2月 26日（水） 15:00～17:00 （14：30受付開始） 

会場： Microsoft Teamsを使用したオンライン会議 

 

15:00～15:05 開会挨拶 

   応力発光技術分科会 会長 寺崎 正 

15:05～15:50 招待講演「接着界面制御によるプリント配線板の極限低伝送損失化」 

   大阪大学 大学院工学研究科 

   准教授   大久保 雄司 様 

15:50～16：20 招待講演「表面処理が接着接合部の強度に与える影響」 

   産業技術総合研究所 センシングシステム研究センター 

      平川 璃織 

16:20～16：30 話題提供「静電気発光材料・センサ」 

   産業技術総合研究所 センシングシステム研究センター 

   研究チーム長  寺崎 正 

16：30～16:50 製造コンペティションについて 

   産総研 センシングシステム研究センター 主任研究員 藤尾 侑輝 

16：50～17:00 本会総括 

   応力発光技術分科会 会長 寺崎 正 

 

※ 応力発光、本分科会に関してご質問・ご要望がある場合は、下記分科会アドレスまでご連絡ください。 

ご連絡先： 応力発光技術分科会 M-ssrc-fiot-mltc-ml@aist.go.jp   以上 


